PLACA PEI LISA PARA A1 MINI
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Descripcion:

Placa PEI lisa compatible con la impresora 3D Bambu Lab A1 Mini.

Especificaciones del producto:

. Lamina de PEl lisa + placa de
Material - "
acero con resorte magnetico
Resistencia a Ia. . oC Hasta 120
temperatura superficial
Lamina de PEl lisa - 0,125 mm
Espesor mm Placa de acero para resortes -
0,5 mm/0,4 mm
Tamaiio de impresion mm 256*256
utilizable 180*180
~ . 300*270*17
Tamaio del embalaje mm 220*190*15
. 0,45
Peso del embalaje kg 023
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Impresioén de alta precision en el eje Z

El uso de una placa PEI lisa contribuye a
mejorar la precision del eje Z durante el
proceso de impresion, lo que garantiza una
mayor exactitud y consistencia en la
dimension vertical. Estas cualidades hacen
que la placa PEI lisa sea una excelente
opcion para imprimir piezas que exigen un
alto nivel de precisién de ajuste, donde la
alineacién precisa y las tolerancias ajustadas
son cruciales.

Compatible con varios filamentos

PEI permite imprimir no soélo con
materiales comunes como PLA, TPU,
PETG, sino también con materiales que
requieren altas temperaturas como ABS
y Nylon.

Nota: aplique pegamento para evitar
que la hoja se rompa si imprime con
filamentos distintos de PLA.

0.125mm PEI Sheet

0.5mm Spring steel

0.125mm PEI Sheet

Bottom surface

Acabado superficial liso y mate

El uso de wuna Ilamina PElI mate
especialmente seleccionada puede impartir
una textura suave y mate a la superficie
inferior del objeto impreso, mejorando su
apariencia general.

PETG Basic

PETG Basic

@JohnParvin @StarLabs30.@

Adhesion magnética confiable para
evitar deformaciones

La placa Bambu Smooth PEI cuenta con
una placa de acero con resorte de 0,5 mm
de espesor que mejora la adhesion
magnética. Esto ayuda a evitar
deformaciones y a garantizar una calidad
de impresion optima durante la impresion
3D. También resulta util al imprimir modelos
mas grandes con materiales propensos a
deformarse, como ABS, PC y nailon.

Nota: La lamina PEI lisa no se puede
despegar de las placas de construccioén.



Consideraciones:

e Tenga en cuenta que con la placa de PEI lisa en la A1 existe un mayor riesgo
de que la placa se doble desde las esquinas o de que los modelos impresos
se desprendan de la placa. Esto se debe al PEI liso mas grueso aplicado a la
placa, lo que aumentara la distancia de los imanes de la base y reducira la
atracciéon magnética.

e Si aparecen burbujas en la parte inferior de la lamina, calentarla en la cama
caliente a una temperatura no inferior a 80 grados durante varias horas puede
ser util para eliminar las burbujas.

e La acumulacion de polvo y grasa en la placa de impresion disminuye la
adherencia. Se recomienda limpiar periddicamente la superficie con
detergente y agua para mantener una mejor adherencia.

¢ No limpie el PEI liso con acetona, ya que dafara la superficie del PEI.

e Espere siempre unos minutos antes de retirar los modelos impresos para
permitir que la placa se enfrie y facilitar la extraccion de la impresién. Esto
evita que se dafe la placa y garantiza una larga vida util del producto.

e Lijar cuidadosamente la superficie con papel de lija de grano fino (se
recomienda 600) puede ayudar a restaurar la adherencia.

e La placa de PEl lisa se considera una pieza consumible, que se degradara con
el tiempo. La garantia solo cubrira defectos de fabricacion, no dafios estéticos
como rayones, abolladuras o grietas. Las laminas defectuosas al momento de
la entrega son las unicas cubiertas por la garantia.
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Configuraciones recomendadas:

Tenga en cuenta que es posible que sea necesario ajustar otras configuraciones
de la cortadora segun el modelo impreso y los requisitos del filamento.

Temperatura ¢ Se necesita ¢ Se quito la placa de
Materiales de la cama barra de cubierta de vidrio
caliente pegamento? superior?
PLA/PLA- .
45 ~60 °C No Si
CF/PLA-GF
ABS (no para o
90~ 100 °C No No
A1 mini)
PETG/PETG- .
60 ~ 80 °C No No
CF
PET-CF (no o
80~ 100 °C No No
para A1 mini)
TPU 35~45°C Si Si
ASA (no para o
90~ 100 °C No No
A1 mini)
PVA 45~ 60 °C No Si
PC/PC-CF
(no para A1 90~ 110 °C Si No
mini)
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PA/PA-
CF/PAHT-CF
(no para A1

90 ~110°C Si No

mini)
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